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GS501 合金温度传感器芯片 

1. 产品特性 

温度敏感合金薄膜电阻技术 

温度精度高 

超大电阻值 

线性的温度变化曲线, 

响应时间短,性能可靠稳定 

2. 典型应用 

设备温度测量与监控 

人体温度计应用 

气温监测设备应用 

智能家居温度感知应用 

3. 概述 

GS501 温度传感器采用了温度敏感合金薄膜电阻技术,单个传感器单芯片封装,采用的封

装形式为：SOT23-3（3mm x 3mm x 1.5mm）。 
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4. 输出的温度特性曲线 

下图列出了 GS501 传感器输出随温度变化的典型曲线: 

 

5. 性能参数 

GS501 性能参数(电阻值输出) 

参数 符号 典型值 单位 

参考规范 Specification DIN EN 60751  

标称电阻值 R0 100000 ohm at 0ºC Ohm 

温度公差等级 Tolerance Class B(R0+/-0.12%)  

测量电流 ICC <0.1mA(考虑自热) mA 

测量温度范围 T_Range -50ºC to +150ºC ºC 

温度系数 TCR 2770 ppm/K 

线性工作区间 Range -50ºC to +150ºC ºC 

响应时间 Response time 待测 S 

备注: 

（1）产品的标称阻值及公差等级可以根据客户需求定制。 

（2）具体详情请咨询北京双竞科技有限公司。 
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6. 管脚定义 

管脚名 序号 功能 

SOT23-3 

NA 1 空脚 

R+ 2 电阻端1 

R- 3 电阻端2 

7. 封装尺寸 

SOT23-3 封装图： 
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8. 文档修改记录 

版本 更改内容（每行一项） 更改日期&更改者（简写） 

V10 发行 2016-08-12 by liuyy 

 


